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決算概要（連結）

単位︓百万円

ʻ22年3⽉期 ʻ23年3⽉期

上期実績
ʼ21/4-9 百分⽐ ％ 上期実績

ʼ22/4-9 百分⽐ ％ 前年同期
増減額

前年同期
増減率％

売上⾼ 18,182 100.0 19,656 100.0 1,473 8.1
営業利益 1,082 6.0 1,536 7.8 453 41.9
経常利益 1,367 7.5 2,129 10.8 762 55.7
親会社株主に
帰属する四半期純利益 1,089 6.0 1,549 7.9 460 42.3

1株当たり純利益(円) 19.62 - 28.13 - 8.50 -

営業利益(対前年同期増減)

• 売上の増加 1,145百万円

• ⼈件費の増加 557百万円

増加要因

減少要因

売上⾼
(百万円)

営業利益
(百万円)

売上⾼・営業利益
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四半期別実績推移（連結）

ʼ22年3⽉期 ʼ23年3⽉期
第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期

実績 百分⽐％ 実績 百分⽐％ 実績 百分⽐％ 実績 百分⽐％

売上⾼ 9,349 100.0 9,628 100.0 9,601 100.0 10,055 100.0
営業利益 893 9.6 834 8.7 838 8.7 697 6.9 

経常利益 1,084 11.6 1,199 12.5 1,124 11.7 1,004 10.0 
親会社株主に
帰属する四半期純利益 891 9.5 1,308 13.6 804 8.4 745 7.4 

単位︓百万円
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売上⾼（四半期） 営業利益（四半期）
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業界別売上⾼ 及び 構成⽐（連結）

'22年 3⽉ 期 ' 2 3 年3 ⽉期

上期実績
ʼ21/4-9 構成⽐％ 下期実績

ʼ21/10-ʼ22/3 構成⽐％ 上期実績
ʼ22/4-9 構成⽐％ 前年同期

増減額
前年同期
増減率％

電⼦・半導体 6,612 36.4 7,140 37.6 7,514 38.2 901 13.6
輸送機器 4,068 22.4 4,046 21.3 4,010 20.4 ▲58 ▲1.4
機械 4,824 26.5 5,008 26.4 5,377 27.4 552 11.5
⽯材・建設 2,031 11.2 2,093 11.0 2,077 10.6 46 2.3
その他 646 3.5 689 3.7 677 3.4 31 4.8
合計 18,182 100.0 18,978 100.0 19,656 100.0 1,473 8.1

36.2% 37.2% 36.4% 37.6% 38.2%

21.3% 23.7% 22.4% 21.3% 20.4%

25.0% 24.5% 26.5% 26.4% 27.4%

12.7% 11.5% 11.2% 11.0% 10.6%

4.8% 3.1% 3.5% 3.7% 3.4%
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その他

単位︓百万円

構成⽐
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業界別売上⾼︓①電⼦・半導体（電着ダイヤモンドワイヤ含む）

四半期

半導体・電⼦部品

FPD（フラットパネルディスプレイ）
海外の主要販売先の⽣産が好調で販売は増加

伸線
上海市のロックダウンの影響で販売は減少

電着ダイヤモンドワイヤ
半導体⽤は好調もその他⽤途の使⽤量減に伴い、販
売は減少
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業界別売上⾼︓②輸送機器

⾃動⾞

半導体不⾜による⾃動⾞⽣産低迷の影響で、
関連⼯具の販売は微減

航空機
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各国の移動制限は緩和されるも需要は低迷が
⻑期化し関連⼯具の販売は微減
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業界別売上⾼︓③機械

軸受

⼯作機械などの⽣産増加により、軸受メーカー
からの受注が好調で販売は増加

超硬⼯具
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⼯作機械などの⽣産増加により、
超硬⼯具メーカーからの受注が好調で販売は増加
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業界別売上⾼︓④⽯材・建設

資源探査

海外市場が堅調に推移し、販売は増加

国内建設

1,839 1,796 
2,031 2,093 2,077 

0

1,000

2,000

'20上期 '20下期 '21上期 '21下期 '22上期

1,021 

818 
928 

867 
967 

1,063 1,035 1,058 
1,001 

1,076 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

売上⾼
（百万円）

四半期売上⾼
（百万円）

流通商品(ポータブルカッタ)

半期

道路⼯事、解体⼯事の⼯事量増加に伴い、
関連⼯具の販売は増加

海外の主要国での需要低迷により、販売は減少
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その他

地域別売上⾼ 及び 構成⽐（連結）
単位︓百万円

ʼ22年3⽉期 ʼ23年3⽉期
上期実績
ʼ21/4-9 構成⽐％ 下期実績

2̓1/10-̓22/3 構成⽐％ 上期実績
ʼ22/4-9 構成⽐％ 前年同期

増減額
前年同期
増減率％

⽇本 9,496 52.2 9,654 50.9 9,711 49.4 214 2.3
台湾 1,566 8.6 1,821 9.6 1,850 9.4 283 18.1
中国 1,755 9.7 1,892 10.0 2,167 11.0 412 23.5
その他アジア・オセアニア 2,378 13.1 2,586 13.6 2,711 13.8 333 14.0
欧州 1,751 9.6 1,647 8.7 1,785 9.1 33 1.9
北⽶※ 855 4.7 985 5.2 1,010 5.1 155 18.1
その他 379 2.1 389 2.0 421 2.2 41 11.1
海外計 8,686 47.8 9,324 49.1 9,945 50.6 1,259 14.5

合計 18,182 100.0 18,978 100.0 19,656 100.0 1,473 8.1

⽇本
「電⼦半導体」、「機械」などの主⼒業界の
販売増加

その他アジア・オセアニア
「輸送機器」、「⽯材・建設」を中⼼に販売増加

中国
「電⼦半導体」を中⼼に販売増加

構成⽐

※従来「その他」に含めていた「北⽶」について、2022年3⽉期より独⽴表⽰しています。-10-
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連結貸借対照表

資産の部 ʻ22年3⽉末 ʻ22年9⽉末 増減

現⾦及び預⾦ 14,771 14,099 ▲672

受取⼿形及び売掛⾦ 10,642 11,271 628

たな卸資産 6,744 7,242 498

有形固定資産 25,434 25,290 ▲144

無形固定資産 240 220 ▲20

投資有価証券 10,715 12,721 2,006

その他 3,692 3,307 ▲384

資産合計 72,241 74,153 1,911

負債の部 ʻ22年3⽉末 ʻ22年9⽉末 増減

⽀払⼿形及び買掛⾦ 1,489 1,635 145

未払法⼈税等 532 483 ▲49

退職給付に係る負債 5,360 5,331 ▲29

その他 3,989 3,861 ▲127

負債合計 11,372 11,311 ▲61

純資産の部 ʻ22年3⽉末 ʻ22年9⽉末 増減

純資産合計 60,869 62,841 1,972

負債純資産合計 72,241 74,153 1,911

単位︓百万円

-11-

※2 主な増加要因は、保有株式の新規上場によるものです。

※2

※1 2022年8⽉に1,399百万円で1,811,400 株の⾃⼰株式の取得を実施いたしました。

※1 ※2
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売上⾼ 営業利益

⾒通し概要（連結）

ʻ22年3⽉期
通期実績 百分⽐％ ʻ23年3⽉期

通期予想 百分⽐％ 前年同期
増減率％

売上⾼ 37,161 100.0 40,600 100.0 9.3

営業利益 2,811 7.6 2,900 7.1 3.2

経常利益 3,650 9.8 3,800 9.4 4.1

親会社株主に
帰属する当期純利益 3,288 8.8 2,700 6.7 ▲17.9

単位︓百万円

営業利益(対前年同期増減)

売上の増加 1,889百万円

⼈件費の増加 995百万円

増加要因

減少要因

売上⾼
(百万円)

営業利益
(百万円)

売上⾼・営業利益

注）予想は2022年11⽉８⽇発表数字
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業界別売上⾼ 及び 構成⽐⾒通し（連結）

ʻ22年3⽉期
通期実績 構成⽐％ ʻ23年3⽉期

通期予想 構成⽐％ 前年同期
増減率％

電⼦・半導体 13,752 37.0 15,400 37.9 12.0
輸送機器 8,115 21.8 8,300 20.5 2.3
機械 9,832 26.5 11,000 27.1 11.9
⽯材・建設 4,124 11.1 4,300 10.6 4.2
その他 1,335 3.6 1,600 3.9 19.8

合計 37,161 100.0 40,600 100.0 9.3

単位︓百万円

32.2% 36.7% 37.0% 37.9%

24.8%
22.6% 21.8% 20.5%

25.4% 24.7% 26.5% 27.1%
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

20/3期 21/3期 22/3期 23/3期予想

電⼦・半導体

輸送機器

機械

⽯材・建設

その他

電⼦・半導体
半導体向け関連⼯具を中⼼に販売は増加

輸送機器
⾃動⾞の⽣産回復により販売は増加

機械
超硬⼯具、軸受向けの販売は増加

⽯材・建設
国内・海外ともに販売は増加

構成⽐

注）予想は2022年11⽉８⽇発表数字
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14.4% 13.2% 13.4% 14.3%
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⽇本
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アジア・オセアニア

欧州

北⽶

その他

地域別売上⾼ 及び 構成⽐⾒通し（連結）

ʻ22年3⽉期
通期実績 構成⽐％ ʻ23年3⽉期

通期予想 構成⽐％ 前年同期
増減率％

⽇本 19,150 51.5 20,000 49.2 4.4
台湾 3,388 9.1 3,600 8.9 6.2
中国 3,647 9.8 4,500 11.1 23.4
その他アジア・オセアニア 4,964 13.4 5,800 14.3 16.8
欧州 3,399 9.1 3,700 9.1 8.8
北⽶※ 1,841 5.0 2,200 5.4 19.5
その他 768 2.1 800 2.0 4.0
海外計 18,010 48.5 20,600 50.8 14.4

合計 37,161 100.0 40,600 100.0 9.3

単位︓百万円

⽇本
「電⼦・半導体業界」「輸送機器業界」「機械業界」
向け関連⼯具の販売が増加

中国

その他アジア・オセアニア

「電⼦・半導体業界」向け関連⼯具の販売が増加

「輸送機器業界」向け関連⼯具および
資源探査向け関連⼯具の販売が増加

構成⽐
注）予想は2022年11⽉8⽇発表数字

※従来「その他」に含めていた「北⽶」について、2022年3⽉期より独⽴表⽰しています。-15-
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中期経営計画2022の先にあるもの

「地域×業界」軸で戦略的な製品展開を⾏う
グローバルダイヤモンド⼯具メーカー

「VISION2030」で⽬指す当社のあるべき姿

市場リサーチと顧客からの情報収集により、
市場動向や顧客ニーズを的確に把握

開発・製造・営業の情報連携を強化し、
顧客の求める製品を⾼い競争⼒のある形で提供

経営資源の集中配分
ターゲット領域にヒト・モノ・カネを重点配分

そのために、戦略的提携やOEMを活⽤し、
社外リソースを含めグローバルベースで
製造・販売の最適化を図ることで、
当社の強みを最⼤限に活かす

競争⼒を発揮できる領域の⾒定め

1 ⾼度専⾨化する顧客
ニーズへの⼀貫対応 2 グローバル展開の

最適化と加速 3 経営インフラと
管理体制の強化

VISION2030を⽬指して中期経営計画2022の重点テーマを掲げた

-17-
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中期経営計画2022の重点テーマ進捗状況

⾼度専⾨化する顧客ニーズへの⼀貫対応

電⼦半導体関連を中⼼に４つの製品開発プロジェクトが進⾏中

対象製品の2022年度売上は
約75億円へ（2021年度⽐20％増加）

各プロジェクトで顧客ニーズに
沿った開発・改良を進めている

製造・営業の両部⾨が⼀体とな
り拡販を進めている

0

10

20

30

40

'20上 '20下 '21上 '21下 22上 '22下計画

製品開発プロジェクト対象製品の売上推移
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グローバル展開の最適化と加速

中期経営計画2022の重点テーマ進捗状況

Tyrolit社との業務提携
 製品補完と販売網を相互活⽤
 相互に製品供給（半導体・軸受業界向け製品等）が進捗
 相互製品供給に伴う売上は堅調に推移（2022年度上期実績は前年同期⽐約17％増）
 技術情報交換も進展

ドイツ販売⼦会社を中核として欧州地域への営業体制を強化
 ⾃動⾞業界に加え電⼦半導体業界へのアプローチを強化、

欧州⼀体営業の成果が実を結び始めた

リスク管理体制の充実
 新型コロナウィルス感染拡⼤、ウクライナ情勢等のリスクへの

臨機応変な対応に努めつつ、グローバル展開を進める

-19-
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経営インフラと管理体制の強化

中期経営計画2022の重点テーマ進捗状況

⼈事制度の⾒直し
 2023年度導⼊に向けた準備を加速
 主要なポイントは、働き⽅改⾰、⼈材育成、⼈材リソース⼀元管理

基幹システムの刷新
 更なる「経営数値の⾒える化」「業務効率化」を⽬指したプロジェクト活動が進捗
 新システム全体の検討・導⼊展開を推進するチームを組織化し、着実に進捗させる

法務リスク管理体制の充実
 社内各部⾨単位で管理していた法務リスクについて、

全体を俯瞰し管理漏れを防ぐ体制を構築
 法務担当者を設置し、顧問弁護⼠と連携しつつ、

各部⾨からの法務相談に迅速に対応
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・本資料には、過去の事実以外に今後の業績⾒通しや計画が記載されていますが、これらの⾒通しや計画は、当社が現在⼊⼿している
情報及び合理的であると判断する⼀定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により⼤きく異なる可能性があります。
・2022年3⽉期より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適⽤しています。なお、連結財務諸表に与える影響
は軽微であります。



©All rights reserved by Asahi Diamond Industrial Co., Ltd.


